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　　「立春」、「清明」這段期間降雨日數多，此時金柑採收已進入後期，故仍需因

應各種降雨狀況，注意果園土壤水分管理與病蟲害防治。為因應下一年期金柑栽培管

理作業，可提早進行土壤採樣及植株整理。

「立春雨水到清明，一日下雨一日晴。」

「立春春打六九頭，春播備耕早動手。」

2月金柑採收進入後期，果實多已完全轉色紅熟，各採收批次之時間間隔會縮短。

2 月金柑栽培管理作業
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一、病蟲害防治

二、葉面施肥

　　在病蟲害防治方面，本月仍要注意

果實褐腐病（水傷）防治，可參考「1

月金柑栽培管理作業」文章中「果實褐

腐病（水傷）等病蟲害防治」一節說明，

以拉長採收間隔日數並挑選安全採收期

短或免定殘留容許量的藥劑進行防治。

　　另外果實蠅防治亦不可鬆怠，可參

考「12 月金柑栽培管理作業」文章中

「果實蠅防治」一節說明，檢查誘蟲盒

內含毒甲基丁香油含量及保存期限，適

　　在肥料施用方面，本月可以葉面施

肥快速補充鉀肥 1~2 次，以維持果實品

質，而降雨過後亦建議補施，以減輕糖

度損失，可參考「1 月金柑栽培管理作

業」文章中「葉面施肥」一節說明，選

擇含鉀較高之肥料稀釋 500~1000 倍後

噴施。

量補充，並配合黃色黏膠或黏蟲板等非

農藥防治方式進行防治。

金柑採收後期宜加強選別作業，淘汰水傷、蟲叮果等問題果，以減少後續貯藏時腐爛及發黴狀況。
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金柑加工原料果仍建議以分級機區別大小果，以提高中、大果收購價格。

三、果實採收

　　依金柑植株株齡大小及前ㄧ年整枝

修剪時間與強弱，金柑採收結束時間大

約落在 2 月中旬至 3 月中旬間。此時金

柑樹上果實多已轉色紅熟，故採收批次

間隔會越來越短，從 11 月剛開始採收

間隔約 2 ～ 4 週，到 2 月已縮短為 3 ～

7 天。因此 2 月中、下旬時，部分農友

會視樹上掛果量多寡，擇期一次全部採

收，以節省採收人力；亦有農友維持原

採收步調及原則進行採收，但大部分會

在 2月底至 3月初結束。

　　金柑採收後期，除進行前述病蟲害

防治及葉面施肥以維持果實品質外，呼

籲農友更應加強果實選別作業，淘汰果

實水傷、果實蠅叮咬及戳傷等問題果，

減少消費者購買時看似完整，但買後

2 ～ 3 天果實卻發生腐爛、發黴等狀況

而影響商譽。另外應落實分級工作，不

只是鮮果拍賣市場對所有果品項目之品

質要求，相對於傳統加工果的收購，同

樣可區別不同果實大小等級，拉開大、

小果價格差異，提高中、大果收購價

格，增加農友收入。
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四、土壤採樣

　　金柑採收期間可利用空檔及早採取

土壤樣本以進行土壤肥力檢測，瞭解土

壤特性及各種肥料元素在土壤中的含

量，以供作後續土壤改良及基肥施用的

參考。

　　土壤採樣時，可先準備土鑽或圓

鍬、土鏟、移植鏝等各式挖土工具、

2 個塑膠桶、數個塑膠袋、麥克筆等工

具，於園區四角落及中間共 5 個採樣

點，清除土表雜物後，避開施肥位置，

以鏟子挖ㄧ深約 40 公分以上的深 V 字

形土坑，沿土坑坡面由上至下以鏟子切

下ㄧ長約 20 公分、寬約 10 公分、厚約

2公分，約手掌大小的土片，此即為「表

土」，裝於塑膠桶內，重複前述步驟取

完 5 個採樣點之表土後，移除石頭、雜

草等雜質，充分混合；再向下挖取深度

20-40公分，大小相似之土片，即為「底

土」，裝於另ㄧ塑膠桶內，同樣混合 5

個採樣點之底土並移除石頭等雜質。

「表土」、「底土」分別取約 1 公斤，

裝入不同塑膠袋並於袋外註明。

　　另外果樹屬於深根性作物，若能以

同樣的方式採取深度 40 公分以下之深

層底土並進行分析，將能更準確地進

行肥力診斷分析。而不同果園須分開採

樣，坡地果園內不同位置之土壤差異大

者可分別採樣，如區分山頂、山腰或山

谷，因山上肥料易淋洗至山下沉積，於

塑膠袋外加註果園位置或自行編設之代

號、作物別及聯絡方式，送至各區農業

改良場或農業試驗所分析，亦可由各地

區農會轉交。

　　果園位置如能提供地段、地號者更

佳，各試驗改良場所會將各土壤檢驗結

果彙整至土壤特性資料庫系統，以建置

數位化臺灣地區土壤圖及屬性資料庫，

使土壤調查資料應用標準化，以促進土

壤資料之資料共享，俾利於國家土地利

用規劃與永續經營。

表土及底土分別取約 1 公斤裝入不同塑膠袋，

並於袋外註明土層、作物別及連絡方式後送

驗。
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土壤採樣時應避開施肥位置，以各式挖土工具挖取ㄧ深約 40 公分以上的深 V字形土坑。

表土及底土分別裝於不同塑膠桶內，挑除雜草及石頭等雜質後，充分混合。
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五、植株整理及初步整枝修剪

　　採收期間如有發現樹冠下位枝條因

荷負果實重量而下垂者，可先予以標

記，以利採收完後進行剪除或鋸除工

作，否則隨著各批次果實採收，下垂

樹枝會慢慢恢復原狀將不利日後整枝修

剪時辨別。另外，若有發現感染疫病或

黃龍病而嚴重發病造成全株或部分枝條

萎凋之植株，因忙於採收作業而不及移

除者，可於採收空檔先分段鋸除主幹，

以減輕全株移除之作業負擔，同時須特

別注意剪子與鋸子等工具之消毒，以避

免病原菌藉由汙染器械傳染其它健康植

株。金柑採收結束後，宜再花 2 ～ 3 天

時間巡視全園金柑植株，摘除樹上所有

掛果，以避免成為病蟲害感染源。

　　金柑採收後期仍應盡力進行

病蟲害防治、果實選別與分級作

業，以維持果實品質，並可於採

收間空檔進行土壤採樣與送驗，

以及早進行後續土壤改良及基肥

施用之準備。
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金柑採收期間發現枝條因荷負果實重量而下垂者，

可先予標記，以利採收完後剪除或鋸除。


